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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PARAMETRES FONDAMENTAUX POUR LA TECHNIQUE
DES CABLAGES IMPRIMES

PREAMBULE
ols-de en-ce quiconcerne questions technigue ..M:y (e

sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dang la plus gra
unh accord international sur les sujets examinés,

mités d’Etudes
mesure possible

2) Cps décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées confine tg 8 mité >ationaux.

3) Dians le but d’encourager cette unification internationale, la CE T exprimg le veetnguetous I Cophitds nationaux ne
pssédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régless prenng s ¢ 3 hle de ces régles

4) On reconnait qu’il est désirable que I’accord international sur cgg’questions soi oft pour harmpniser les régles
nftionales de normalisation avec ces recommandations dans/la mye % des eanditios nationales le permettent. Les
Comités nationaux s’engagent 3 user de leur influence dans ¢e bu

[a présente recommandation a été\établie pardexCo *Etudes N¢ 52 de la CEI: Circyits imprimés.
Flle remplace la pr ditior ue e 1ps7.
Les modifications ition\furent discutées lors de la réunion tenue & Eindhpven en 1962.

A la|suite de cette r{ i st fi sourais @ "approbation des Comités nationaux suivant la Régle

des Six Mois {it gcus furent discutés lors de la réunion tenue a [Aix-les-Bains

en 1964. Des 1 i umides 4 I’approbation des Comités nationaux suivant|la Procédure

des IDeux Mois ¢ JFaediscussion finale eut lieu lors de la réunion tenue & Tokyo en 1965.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FUNDAMENTAL PARAMETERS
FOR PRINTED WIRING TECHNIQUES
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L.

PARAMETRES FONDAMENTAUX POUR LA TECHNIQUE
DES CABLAGES IMPRIMES

Domaine d’application

Cette recommandation est relative 4 un systéme de grille a utiliser dans la technique des cablages
imprimés destinés aux appareils de télécommunication et aux appareils électroniques basés sur des
techniques analogues, dans lequel les trous utilisés pour la fixation des sorties des pi¢ces détachées
ont des diamétres normalisés et des centres situés aux points d’intersection de la grille fondamentale.
w T anx-eciblagesimprimés—faisantpart et {#Ré—Rais non aux
bicces détachées imprimées. Les dimensions et ’écartement des sortfeN d pigeps détachées
levraient, cependant, étre en accord avec le systéme de grille.

2

IWote. — Les lignes a bandes paralltles utilisées dans la technique des
recommandation.

crtes par cette

['erminologie

Voir Publication 194 de la CEIL: Termes et d T circuits imprimés.
Grille fondamentale
eCter les piéces détachées h une plaque

gulaire, on doit utiliser une grille fondamen-

ghlaire ayant des intervalles inférieur$ a ceux de la
d’utiliser une grille secondaire ayant des iptervalles de

¢ tolérances relatives aux diamétres des trous utilisés pour fixer les

TABLEAU L

Diameétre nominal

mm 0,6 0,8 1,0 1,3 2,0

in 0,024 0,031 0,039 0,051 0,079

Tolérance -

mm 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1

in 0,0020 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040

Note. — Les tolérances ne s’appliquent qu’aux trous ordinaires (non plaqués). Pour tous autres types de trous utilisés
pour fixer des composants, tels que les trous plaqués ou les trous a ceillets, il est recommandé que le diamétre
minimal ne soit pas inférieur aux dimensions indiquées pour chaque catégorie, dans le tableau ci-dessus.
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32

Scope

FUNDAMENTAL PARAMETERS
FOR PRINTED WIRING TECHNIQUES

This Recommendation relates to a grid system for printed wiring techniques to be used in
telecommunication equipment and electronic devices using similar techniques, in which holes for the
terminations of components have standardized diameters and the centres of which lic on the cross
points of the reference grid. It also covers printed wiring forming part of a printed circuit but not the

printed components. The dimensions—and-spacing—of the—terminatrons—of—stehe faponents—shpuld,
howevef, be based on this grid system. \
Note. — Btrip lines for microwave techniques are not covered by this Recommand
Terminglogy

Seq IEC Publication 194, Terms and Definitions for
Referenge grid
Where the centres of the holes for fixing an erfts to the printed wiring board
are local ominal spacings in the two directions
of 2.54
Where i allerspacings than those of the reference|grid,
the secq
Holes

No diameter of holes for fixing and connecting the components
to the gri

4 TABLE 1
Nominal diameter

mm 0.6 0.8 1.0 1.3 2.0

in 0.024 0.031 0.039 0.051 0.079

Tolerance -

mm 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1

in 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040

Note. — The tolerances apply only to plain (unplated) holes. For all other types of components mounting holes, such
as plated holes or eyeleted holes, it is recommended that the minimum size be not less than the hole size in
cach of the categories tabulated above,
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5.  Epaisseur des planches

Les valeurs nominales de ’épaisseur du support plaqué ou de la plaque imprimée (y compris la
ou les feuilles conductrices) sont données dans le tableau II.

TABLEAU 11

Valeurs mm 0,2 0,5 0,8 e — 1,6 —_— 2,4 3,2 6,4
normalisées

in 0,0080 | 0,020 0,031 — — 0,062 — 0,093 0,125 0,250
ValeyrsTom T 1,“ ‘,’7 ’),ﬂ ( — —
préférentielles N

in — — — | 0,039 | 0,047 | — /kiog % —

NoTH

c des cablages
¢ des sorties
pées dans les

la piéce, les
phe 3.1). Des
s si possible.

6u radiales par fils doivent étre fournieq avec des fils
doivent é&tre laissés sous la responsabilité de l|utilisateur de

3. |Les piéces déta

droits. Lerpliage
ces piéc@

* Un rapport de la CEl: Guide pour la conception et I'utilisation des composants destinés a étre montés sur des cartes de cabla-
ges et circuits imprimés, est & 1’étude, Ce rapport donnera des renseignements plus détaillés,
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5. Board thickness

The nominal thickness values for the metal-clad base material or printed board (including
conductive layer or layers) are given in Table IL

TABLE 11
Standard mm 0.2 0.5 0.8 — — 1.6 — 2.4 3.2 6.4
values
in 0.0080 0.020 0.031 — — 0.062 — 0.093 0.125 0.250
Non preferre mm — — — 10 12 2.0 ( .
values x
in — - — | 0039 | 0047 | — | 0.079 ’\ \3

NOTES ON CPMPONENTS FOR USE WITH PRINTED WIRING *

1.  Compo

all be

providd Lross-

sectiong with
Clause

2. When { nded

compof (see

Sub-cla] d be
avoided

3. Compohents with wire|ts aight

wires. Bending and cu

* An JEC Report, Guidance for the Design and Use of Components Intended for Mounting on Boards with Printed Wiring
and Printed Circuits, is under consideration. This Report will give more detailed information,
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